
证券代码：301366                                 证券简称：一博科技 

深圳市一博科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2023-013 

投资者关系活动类别 

■特定对象调研 □分析师会议 

□媒体采访 

□新闻发布会 

□现场参观 

□业绩说明会 

□路演活动 

□其他________ 

参与单位名称及人员姓名 

（排名不分先后） 

中信证券、玄甲基金、华能贵诚信托、洲和资本、深圳创富兆业、瑞华控股、深
圳嘉德信投资。 

时间 2023 年 12 月 6 日 14点—15点 30分 

地点 公司会议室 

上市公司接待人员姓名 

公司董事长、总经理 汤昌茂 先生； 

公司董事、副总经理、董事会秘书 王灿钟 先生； 

公司副总经理 余应梓 先生； 

公司证券事务代表 徐焕青 先生。 

投资者关系活动主要内容

介绍 

一、公司简要介绍 

一博科技不是 PCB 板厂，而是一家以 PCB 设计服务为基础，同时提供研发打

样、中小批量的 PCBA 制造服务的一站式硬件创新服务商。 

公司成立于 2003 年，初期主要专注于 PCB设计服务。公司深耕 PCB 设计业务

二十年，已建立行业领导地位，在高速、高密 PCB 设计领域具备突出的技术优势；

公司 PCBA 制造服务定位于供应高品质 PCBA 快件，专注于研发打样和中小批量领

域，具备 PCBA 柔性化制造及快速交付的能力。 

凭借专业的 PCB 设计能力及快速响应的高品质 PCBA 制造服务能力，公司能够



针对性地解决客户研发阶段时间紧、要求高、风险大的痛点，为客户的产品开发及

硬件创新提供一站式专业技术支持和生产制造服务，帮助客户缩短产品上市周期、

降低研发成本、提高研发成功率。 

二、问答环节 

问 1：公司人工智能领域的客户具体合作情况如何？ 

答 1：公司跟人工智能相关的头部企业有合作，涉及 PCB 设计仿真及后端的 PCBA

研发打样和中小批量制造。从订单情况看，呈上升趋势。 

问 2：公司与高性能算力卡客户有合作吗？合作周期如何？ 

答 2：公司与国内外十余家 CPU、GPU 芯片公司合作，在高速 PCB 设计、SI/PI 仿

真分析方面为其提供技术服务。其中 GPU 公司客户中，包含科学计算、高端算力卡

等客户。公司从高速 PCB 设计开始，参与其芯片仿真测试，再到样品阶段的 PCBA

研制，合作周期 1-2个月不等。 

问 3：地缘因素是否会影响公司与英伟达、AMD、英特尔等境外客户的合作？ 

答 3：作为 PCB 设计细分领域的引领者，公司不仅为客户提供 PCB 设计服务，还提

供 PCBA 研制、元器件选型等服务。公司目前的外销收入占比在 8%左右，地缘因素

对 PCB 设计业务影响不大，但整体可控。 

问 4：公司未来业务拓展规划如何？ 

答 4：作为一个平台企业，公司始终聚焦客户的痛点和短板，致力于为客户提供一

站式行之有效针对性的创新服务。未来，公司仍会聚焦于高速高密的 PCB 设计及

较复杂且小批量的 PCBA 研制领域。 

问 5：公司毛利率较高的原因？ 

答 5：公司 2019-2022 年公司主营业务毛利率分别为 44.30%、44.12%、42.28%和

40.85%，总体保持稳定；公司提供的 PCB 设计服务处于产业链“微笑曲线”前端，

属于高附加值区域，毛利率相对较高具有合理性；公司 PCBA 制造服务毛利率分别

为 41.01%、42.12%、41.34%、39.52%,由于公司制造端的主要业务是研发打样和小

批量生产，在定价上会加计部分工程费用；叠加公司在研发物料供应方面的集采优



势，导致公司制造业务的毛利率较传统 EMS 厂商批量生产偏高。 

问 6：汽车电子方面的合作客户情况如何？ 

答 6：公司珠海工厂设有专门的汽车电子产线，跟造车新势力客户合作紧密，主要

是域控、智能座舱等方面。 

问 7：明年客户拓展的重心如何？ 

答 7：公司会根据市场需求和自身发展来规划客户拓展的重心，比如通信设备、新

能源及汽车自驾、国产芯片替代、医疗电子、人工智能等相关领域。 

问 8：公司的技术优势如何？ 

答 8：随着电子工业向小型化、低功耗、高性能方向转变，公司较早地在高速高密

PCB 设计领域进行技术布局，逐步攻克技术难点，并已确定了前沿技术的研究与开

发方向，与行业领先水平保持同步；其次，公司拥有成熟完善的设计规范体系。已

构建模块化的设计服务流程；此外，公司还拥有经验丰富的规模化团队。 

公司跟前沿公司合作，在合作过程中，会比市场更加提前接触最新前沿技术，

整理成设计规范，在不涉及知识产权的前提下，在内部普及推广，形成内部的通用

技术。 

公司突出的仿真技术、模块化的设计分工流程、成熟细致的设计规范体系、规

模化的 PCB 设计团队等优势确立了公司 PCB 设计服务细分行业引领者地位。 

附件清单(如有) 无  

日期 2023 年 12 月 6 日 
 


